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Abstract (en)
1. A process for the production of a gravure printing plate which can be clamped on a plate cylinder in a gravure printing press and comprises a
polymeric printing layer applied onto a dimensionally stable, flexible base, wherein the polymeric printing layer is removed from those areas of the
base which are to be canted to enable the plate to be clamped.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft Tiefdruckplatten mit einer auf einem dimensionsstabilen, biegsamen Träger aufgebrachten polymeren Druckschicht, die
insbesondere zum Aufspannen auf einen Tiefdruck-Spannzylinder geeignet sind, bei denen in den zum Aufspannen auf den Spannzylinder
umzukantenden Bereichen der Träger frei von der polymeren Druckschicht ist. Die Erfindung betrifft des weiteren Verfahren zur Herstellung
derartiger Tiefdruckplatten.
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